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摘要(译)

具有式R（LE）X的聚合物，其中R是数均分子量为5000至7,000,000道尔顿和x端基的聚合物核，E是通过连接L与聚合物核R共价
连接的端基，L是具有至少5个相同重复单元的二价寡聚链，其能够在聚合物的相邻分子上与L链自组装，并且聚合物中的部分
（LE）X可以彼此相同或不同。单体，低聚物或其他反应性结构，其他类似于已知的自组装单分子层，但具有至少一个能够将它们
结合到聚合物末端的反应性化学基团，使得不含硫醇的SAM类似物成为自组装表面修饰端基可以设计该聚合物。使用聚合物从表面
改性的聚合物制造配置的制品或在由另一种材料制成的制品上制造涂层或局部处理。
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